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Overview 
This LSI is AF control LSI. It consists of 1 system of feed back circuit for AF control. 
 

Features 
 Built-in equalizer circuit using digital operation 

- AF control equalize circuit 
- Any coefficient can be specified by I2C I/F 
 

 I2C Interface 
 
 Built-in A/D converter 

- Maximum 10-bit 
- Input 2 channel 
 

 Built-in D/A converter 
- 8-bit 
- Output 2-channel (Hall offset, Constant current Bias) 
 

 Built-in OP Amp 
- 1 channel 
- Hall Amp 

 
 Built-in OSC 

- 48MHz (Frequency adjustment function) 
 

 Built-in PWM pulse generator circuit 
- PWM circuit for AF control 
 

 1-chip motor driver 
- Saturation drive H bridge 1 channel 
 

 Package 
- WL-CSP 12-pin 
- Lead-free, halogen-free 

 
 Supply voltage 

- Logic unit : Internal core typ 1.2V, AVDD (2.6V to 3.6V) 
- Driver unit : VM (2.6V to 3.6V) 

 

 

Ordering number : ENA2242 

CMOS LSI 

AF Controller 

ORDERING INFORMATION 
See detailed ordering and shipping information on page 4 of this data sheet. 

* I2C Bus is a trademark of Philips Corporation. 

WLP12J(1.77X1.37) 
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Pin Description 
 

TYPE 
I INPUT P Power supply, 

GND 
NC NOT CONNECT 

O OUTPUT   
B BIDIRECTION 

 
■ I2C interface 

I2CCK B I2C Clock pin 
I2CDT B I2C Data pin 

 
■D/A interface 

BIASO O D/A output (Hall bias input) 
 
■Op-Amp interface 

OPINP I Op-Amp input 
OPINM I Op-Amp input 

 
■Driver interface 

OUT1 O Actuator output pin 

OUT2 O Actuator output pin 

 
■Power supply pin 

VDD P Digital power supply 
VSS P Digital GND 

VDDO P LDO power supply out 
VM P Motor power supply 

PGND P Power GND 
 
 
PIN TYPE “O” – Ensure that it is set to OPEN.  
PIN TYPE “I” – OPEN is inhibited. Ensure that it is connected to the VDD or VSS even when it is unused.  
(Please contact our company for more information about selection of VDD or VSS.) 
PIN TYPE “B” – If you are unsure about processing method on the pin description of pin layout table, please contact us. 
 
Note that incorrect processing of unused pins may result in defects.  
If you have any question, please feel free to contact us. 
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Pin Layout 
 

Circuit Name Number of Pins Circuit Name Number of Pins
Analog 4 Driver 4 
Logic 4   

 
Backside pin layout diagram (Top View from the mold side) 
 

4 VDDO VM PGND 

3 AVDD I2CDT OUT1 

2 OPINP I2CCK OUT2 

1 VSS OPINM BIASO 

 A B C 

 
 
 
 
Block Diagram 
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Package Dimensions 
WLP12J(1.77X1.37) 

unit : mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDERING INFORMATION 
Device Package Shipping (Qty / Packing) 

LC898212XD-SH 
WLP12J(1.77X1.37) 

(Pb-Free / Halogen Free) 5000 / Tape & Reel 
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NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER

ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. COPLANARITY APPLIES TO THE SPHERICAL

CROWNS OF THE SOLDER BALLS.
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*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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